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Zuverlassigkeit “WE—-
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= Welche Folgen kann mangelnde Zuverlassigkeit an ihren Produkten haben?

= Gab es Falle, bei denen die Zuverlassigkeit nicht gegeben war?

Welchen Anteil hatte die Leiterplatte daran?
= Wie sichern sie aktuell die Zuverlassigkeit Ihrer Produkte ab?

= Wie sichern sie die Zuverlassigkeit bei neuen Technologien ab?

Zuverlassigkeit ist die

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Produkt polis 2kl L e el Pl s

...auch das Ergebnis der Kombination

seine vorgesehene Funktion fir ein
bestimmtes Zeitintervall unter
festgelegten Bedingungen erfillt.

von Wissen und Erfahrung
wahrend der Entwurfsphase.*
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Kurzumfrage Nr.1 “WE—-
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= Haben sie bereits von dem Interconnect Stress Test erfahren? Haben sie diesen schon selbst genutzt?
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Produktklassifizierung nach IPC

Klasse 1 Klasse 2
Allgemeine Elektronikprodukte Spezielle elektronische Produkte

Hierzu gehoren Produkte, an die
hdohere Anspruche hinsichtlich
Dauerleistung und Nutzungsdauer
gestellt werden und fir die
unterbrechungsfreier Betrieb
erwinscht wird, aber keine
Bedingung ist.

Hierzu gehdren Produkte von
begrenzter Nutzungsdauer fir
Anwendungen, bei denen die
Hauptforderung die Funktion des
vollstandigen Produktes ist.
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Klasse 3

Hochzuverlassige elektronische
Produkte

Hierzu gehoren Produkte, bei

denen kontinuierliche hohe
Funktionssicherheit Bedingung

ist, zudem miuissen sie auf Abruf
funktionieren. Funktionsausfall ist
nicht zulassig. Das Produkt muss
funktionieren, wenn es bendtigt wird.

Quelle: IPC




Kurzumfrage Nr.2 “WE—-
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= Aus welcher Branche kommen sie?
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Wo sind Robustheit und Sicherheit relevant? - zgr—o
Typische Anwendungen WORTH ELEKTRONIK

= Medizintechnik
— Implantate
— Endoskope
— Strahlentherapie
= Militar
= Aerospace
= Nutzfahrzeuge
= Motorsport
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Interconnect Stress Test (IST)

Einsatzfelder

= Zuverlassigkeitsnachweise flr
die Produktqualifizierung

= Einfuhrung neuer Technologien absichern

= Untersuchung von Design- und
Technologiednderungen

= Prozess- und Produktfehlersuche
(Optimierung)

Fehler durch zyklische

thermische Belastung
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Interconnect Post Corner Crack ~ Microvia
Separation Separation l7 Separation
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E————

Barrel

Butt Joint Failure Crack

Metal
Fatigue

!

Foil Crack Microvia Barrel Crack




Interconnect Stress Test (IST) —VE—G

Erfahrungen und Referenzen WORTH ELEKTRONIK

‘TESAT LIEBHERR
| SPACECOM |
PIONEERING WITH PASSION
@ARBUS .
Honeywell

ATLAS ELEKTRONIK
waBco TN JE
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Interconnect Stress Test (IST) Ewii%

Kundennutzen WURTH ELEKTRONIK

o) Qe

Schnelle, zeitsparende Simulation  Intensives Monitoring zur Statistische Auswertung Identifikation von Einflussgréi3en
der Fertigungs- und punktgenauen Entdeckung von = Lebensdauerdaten und Ableitung von
Einsatzbedingungen Schwachstellen = Eehlerarten Designempfehlungen
= Mehrfache Reflow-Simulation, = Standige Aufzeichnung des
beschleunigte Lebensdauerprtfung ,Gesundheitszustandes® der
Testcoupons

= Zeitpunkt des Fehlereintritts prazise
erkennbar, 100% dokumentiert

= Exakte Lokalisierung des Fehler-
ortes, zielgenaue Schliffpraparation
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Interconnect Stress Test (IST)
Ablauf und Optionen

Coupondesign auf Basis lhrer Leiterplatte

— Material, Aufbau und Design

— Via-Arten, Bohrungsdurchmesser und -abstande
— Lotoberflache

= Festlegung Prifumfang und Prufparameter in
Abstimmung mit Ihnen

— Anzahl IST Testzyklen
— Lotsimulation
— Pruftemperatur

= Prifungsvorbereitung und -durchfihrung
(8 Testcoupons zeitgleich)

= |ST Testreport

— Schliffanalyse der Fehler
(erster, mittlerer und letzter Ausfall)

— Statistische Auswertung
— Thermomechanische Analyse des Aufbaus
— Design-Empfehlungen (optional)
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Interconnect Stress Test (IST) Ewii%
BeispiEI eines TeStreportS WURTH ELEKTRONIK

&
= "

= Produktdokumentation

= Beschreibung Testcoupon

= Prifablauf und Prifparameter

= Messdaten

= Statistische Auswertung

= Schliffdokumentation

= Thermomechanische Analyse (CTE, Tg)
= Optional: Handlungsempfehlungen

= Zusammenfassung

Wahrscheinlichkeitsnetz fiir WE438144
Weibull - 95%-KI

nnnnn
Zerwisron

Prozent
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Customer Solution Assessment Nl
Zielsetzung und Nutzen ik

»

Konzept

zur projektbezogenen,

transparenten Darstellung und
Bewertung von alternativen
elektronischen Verbindungssystemen
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Frihzeitige Unterstiitzung
der Kunden im Entwicklungsprozess
eines elektronischen Systems

WURTH ELEKTRONIK

Erkennung und Dokumentation Frihzeitige Klarung
der projektspezifischen der Machbarkeit, der Kostentrends
Anforderungen, z.B. der und der Testbarkeit

Zuverlassigkeitsanforderungen




Customer Solution Assessment Nl
T O~
Ablauf des Assessments WURTH ELEKTRONIK

NUTZWERTSCHATZUNG
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Customer Solution Assessment
Ablauf des Assessments

Zuverlassigkeit in
Harsh Environment
Applications

Nachweis der

Zuverlassigkeit

durch IST
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Entscheidungskriterien

1. Baugruppenfertigung

1.1 Design

2. Montage

2.1 Komplexitat

2.2 Fehlerreduzierung beim Einbau
2.3 Service (Ausbau)

3. Einsatzbedingungen

3.1 Dynamische Biegung

3.2 Verdrahtungszuverlassigkeit

4. Elektrische Anforderungen

4.1 Signalintegritat

5. Kosten des unbestiickten Systems
6. Bekanntheitsgrad / Erfahrung bei Starr-/Flex

Gewichtung

G
5
5

40

S o

Homogenes System

Auswahlmaglichkeiten

Inhomogenes System

GxB B GxB
25 1 5
50 2 20
120 5 100
50 1 10
30 6 30
150 2 50
60 5 50
25 3 15
50 5 50
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Kurzumfrage Nr.3 “WE—-
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= Sehen sie aktuell Potenziale fur den Einsatz des Interconnect Stress Test?




Zuverlassigkeit schrittweise entwickeln Nl
Der Lebenszyklus elner Leiterplatte WORTH ELEKTRONIK

WZ Interconnect Stress Test

Nachweis Zuverlassigkeit / Designoptimierung /

Technologieerfahrung

W% Customer Solution Assessment
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Vielen Dank

fur Ihre Aufmerksamkeit!

Welche
Anforderungen
: haben Sie?
Wie kann wE

S I e u nte rStﬁtzen ? Kontakt: flex@we-online.de



